帆宣、日本hike合作半導體熱製程機台組裝
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【時報-台北電】帆宣科技 (6196) 與日本國際電氣(hike)合作半導體熱製程技術移轉，今日在公司南科廠正式為雙方首次合作之半導體12吋熱製程機台舉行揭機儀式，這是日本國際電氣首次將機台組裝生產線移轉給國內設備廠商，並出機給台積電 (2330) 最先進的十二吋晶圓廠，此項創舉係台積電為主要推手，積極推動國外設備廠商與本土設備商技轉合作，以達成半導體設備本土化之成果。(編輯整理：王可鑫)
此半導體熱製程機台由帆宣代工組裝，出機台積電，此項技轉合作不僅提升快速服務國內半導體大廠的速度，並加強上下游供應商之競爭力，且逐步在台成立研發中心，力求更多新製程研發。
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